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チッピング発生:

状　　　況: 上面の平均チッピング値 [um] 上面の最大チッピング値 [um]
下面の平均チッピング値 [um] 下面の最大チッピング値 [um]

[um]

その他

<　製品（デバイス名）　>

FAX:

電話:

ブレード寿命

ダイシングブレードカスタマーデータシート  

<　チッピング（現状）　>

<　被切削材　>

サイズ:

貴社名 :

氏　名:

所属名:

[rpm]

<　目標優先順位　>　　　　※（　）内に順位を記入して下さい

仕上がり品質

e‐mail:

材料名:

<　ダイシングソウ　>
1ラインへの切り込み回数:

切断処理:

メーカー名:

スピンドル回転数:
型式:

切削水の水量:

ブレードメーカー名

フランジメーカー名

送り速度:

ブレード型番:

ダイヤ粒度:

ブレード外径:

ブレード厚:

ブレード内径:

20
20

[m/sec]

（特注）

[um]

ワーク固定方法:

切り込み深さ:

ブレードの種類:

刃出し量:

<　ダイシングブレード（現行）　>

テープ（又はワックスへの切り込み量:
カット後の幅:

ターゲットとする目標値:

<　改良したい希望点　>

FAX: 0467-86-3885

郵送先：〒243-0052 茅ヶ崎市幸町13-18　㈱セミテック

      厚      み            :
   切削後のチップサイズ:

　完全切断 　ハーフカット

　1回切り 　数回切り

　ハブレス

　ダイシングテープ 　ワックス

　ニッケルボンド

　ハブ

　レジノイド

　メタルレジン

　メタル焼結合金ダイヤ

　無し　有り


